
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ส. ๔ /๒๕๖๗ 

เรื่อง  การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ ๔.๒.๔ กิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
และ/หรือชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

             --------------------------------------------------------   

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit 
Board: PCB)  ครอบคลุมทั้งผู้ผลิต PCB  ผู้ผลิตวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ใช้ในกระบวนการผลิต และผู้ให้บริการที่เป็น
ส่วนส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ เพ่ือน าไปสู่การสร้างและพัฒนาคลัสเตอร ์
ของอุตสาหกรรม PCB ในประเทศไทย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  
โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ ๔.๒.๔ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
สิทธิและ
ประโยชน์ 

๔.๒.๔ กิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็นส าหรับ 
การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

  

๔.๒.๔.๑ กิจการผลิต Printed Circuit 
Board ชนิด High Density 
Interconnect 

ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

A2 
 

๔.๒.๔.๒ กิจการผลิต Flexible Printed 
Circuit Board, Multilayer 
Printed Circuit Board ที่เป็น
การลงทุนขนาดใหญ่ 

๑. ต้องมีเงินลงทุนค่าเครื่องจักร (รวมค่าติดตั้งและ 
ค่าทดลองเครื่อง) ที่ ใช้ ในการผลิตไม่น้อยกว่ า  
๑,๕๐๐ ล้านบาท 

๒. ต้องมีขั้นตอนการสร้างลายวงจร 

A2 
 

๔.๒.๔.๓ กิจการผลิต Flexible Printed 
Circuit Board, Multilayer 
Printed Circuit Board 

 

ต้องมีขั้นตอนการสร้างลายวงจร A3 



๒ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
สิทธิและ
ประโยชน์ 

๔.๒.๔.๔ กิจการผลิต Printed Circuit 
Board 

ต้องมีขั้นตอนการสร้างลายวงจร B 

๔.๒.๔.๕ กิจการสนับสนุนการผลิต 
Printed Circuit Board  
ที่มีกระบวนการส าคัญ  

๑. ต้องมีกระบวนการส าคัญในการผลิต Printed Circuit 
Board ได้แก ่
- การเคลือบชั้นวงจร (Lamination) 
- การเจาะรูชิ้นงาน (Drilling) 
- การชุบผิว (Plating) 
- การตัดชิ้นงาน (Routing) 

๒. กรณีมี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรที่ ใช้ ในการผลิต  
(รวมค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่องจักร) ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท 

๓. กรณีอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

A4 
 
 
B 

๔.๒.๔.๖ กิจการผลิตวัตถุดิบส าคัญ
ส าหรับการผลิต Printed 
Circuit Board ได้แก่ Copper 
Clad Laminate (CCL), 
Flexible Copper Clad 
Laminate (FCCL) และ Prepreg 

๑. กรณีมี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรที่ ใช้ ในการผลิต  
(รวมค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่องจักร) ไม่น้อยกว่า
๑,๕๐๐ ล้านบาท 

๒. กรณีอ่ืนๆ 

A2 
 
 

A3 

๔.๒.๔.๗ กิจการผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ าเป็นอ่ืนๆ ส าหรับการผลิต 
Printed Circuit Board เช่น 
Dry Film, Transfer Film, 
Backup Board เป็นต้น 

 B 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗         

 
ปานปรีย์ พหิทธานุกร 

                                                           (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)  
  รองนายกรัฐมนตรี      

  ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


